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반도체산업 현황 및 인재양성 사례

1. 반도체산업 개요 및 현황

3. 반도체장비기술교육센터 소개
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2. 기술 발전 (Technology node)
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▷ 반도체 제품

1. 반도체산업 개요 및 현황

• 메모리 : DRAM, NAND Flash 등

• 비메모리 : 시스템반도체, 광소자, 센서&액츄에이터, 개별소자 등

▷ 세계 반도체 시장 제품 비중

2017 2018 2019 2020 2021

메모리(%) 30.1 33.7 25.8 26.7 27.7

시스템반도체(%) 69.9 66.3 74.2 73.3 72.3 <자료 : WSTS>

(1) 반도체산업 개요

▷ 반도체산업 특징
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▷ 반도체산업 구조

1. 반도체산업 개요 및 현황

구 분 업 체

IDM 인텔(2), 마이크론(4), 삼성(1), SK하이닉스(3)

Fabless 퀄컴(1), 엔비디아(2), 브로드컴(3), 미디어텍(4), LX세미콘

Foundry TSMC(1), UMC(3), SMIC, 삼성(2), DB하이텍, 키파운더리

OSAT ASE(1), AMKOR(2), 하나마이크론, SFA반도체, etc.
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▷ 글로벌 반도체 기업 순위 (2021년 매출기준, 메모리 & 비메모리)

(2) 반도체산업 현황

1. 반도체산업 개요 및 현황

순위 (2021) 기업 국가 구분 주생산품 순위 (2020)

1 삼성 한국 IDM 메모리 2

2 인텔 미국 IDM CPU 1

3 TSMC 대만 Foundry 3

4 SK 하이닉스 한국 IDM 메모리 4

5 마이크론 미국 IDM 메모리 5

6 퀄컴 미국 Fabless AP 6

7 엔비디아 미국 Fabless GPU 8

8 브로드컴 미국 Fabless 통신 7

9 미디어텍 대만 Fabless AP 12

10 TI 미국 IDM 아날로그 9

11 AMD 미국 Fabless CPU 15

12 인피니언 유럽 IDM PMIC 11
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1. 반도체산업 개요 및 현황

▷ 주요 국가 반도체산업 구조

메모리 점유율
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1. 반도체산업 개요 및 현황

▷ 美中 반도체 패권 전쟁

칩 4 동맹 장비 동맹

(3) 美中 반도체 패권전쟁과 공급망 재편

▷ 자국 우선주의 공급망

• 미국 : 반도체법 제정. TSMC, 삼성 등 신공장 유치. 인텔 신공장 설립

• 일본 : TSMC유치, 라피더스(키옥시아, NEC, 소니 등) 설립(25년 2나노)

• 유럽 : 2030년 자체 생산비율 20%, 인텔 등 유치 추진

• 중국 : 2030년 자급률 70% 목표. YMTC, SMIC 등 투자 확대. 생태계 구축

세계 5대 장비업체
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2. 기술 발전 (Technology node)

(1) 기술 발전

▷ 방향

: 성능 향상, 전력소모 감소, 원가 절감

미세화 & 소자 구조 및 재료의 신기술 도입

- 미세화 (Scaling down)

• 무어의 법칙

: 칩의 밀도(단위면적당 Tr 갯수)는

2년마다 2배씩 증가

(동일 Tr 갯수 칩 면적 반)

- 소자 구조 및 재료의 신기술

• 소자 구조

• 재료

: 소자(HKMG), 배선(Cu-low k) 
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2. 기술 발전 (Technology node)

(2) Technology node

▷ Logic

∙ 90년 초까지 노드와 게이트길이와 일치.

∙ 새로운 기술이 도입되면서 게이트길이가 기술(성능) 정도를 나타내지 못함.

∙ 현재는 미세화와 더불어 새로운 기술(구조 및 재료)이 도입되어 성능 향상을

가져오는 세대를 의미.

∙ 같은 node 라 해도 기업마다 패턴 크기, 성능 등에서 약간의 차이 존재
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2. 기술 발전 (Technology node)
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▷ Technology node (DRAM)

∙ Active region 의 half pitch를 기준

▷ Technology node (NAND Flash)

∙ 쌓아올린 셀의 단수

2. 기술 발전 (Technology node)
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▷ 국내 수출 비중

2017 2018 2019 2020 2021

반도체(%) 17.1 20.9 17.5 19.6 19.9

자동차(%) 7.3 6.8 7.9 7.3 7.2 <자료 : stat.kita.net>

(1) 국내 반도체산업

▷ 업종별 매출 및 재직자수 (209개 업체, 2021년기준 매출 50억이상)

3. 반도체장비기술교육센터 소개

매출액 재직자수
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3. 반도체장비기술교육센터 소개

▷ 지역별 매출 및 재직자수 (본사 기준)

업체수 매출액 재직자수
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(2) 한국기술교육대 반도체장비기술센터(SETEC)

▷ 개요

∙ 1997년 재직자대상 반도체기술교육기관 반도체장비기술교육센터 설립

(산업자원부 산업기술기반조성사업)

∙ 2000년 2단계 계속사업, 2005년 3단계 계속사업 선정

∙ 정규교육과정(10개, 고용보험환급과정), 위탁교육과정, 단기강좌 등 운영

∙ 국가연구개발 우수성과 100선 선정

(교육과학기술부)

∙ 직업능력의 달 고용노동부 장관상 수상

∙ 약 700개 업체, 24,000여명 교육생 배출

3. 반도체장비기술교육센터 소개
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클린룸 (약 200평, Class 1,000)

3. 반도체장비기술교육센터 소개
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구 분 개 요 교 육 과정

공통기술분야
반도체 공정/장비의

공통적 내용 (3-5일)

반도체공정*, 반도체공정실습, 반도체실무I,  

반도체실무II, 평판디스플레이

요소기술분야
반도체 공정/장비의

주요 요소기술 (3일)

플라즈마기술, 장비진공기술*, 

반도체장비통신기술

(열유체, 모터제어, PLC, 센서 등)

전문기술분야
반도체 공정/장비의

전문기술 (3일)
PECVD/ALD기술, Etcher기술, 반도체집적화

▷ 교육과정

* 대면 및 온라인 과정 동시 개설

3. 반도체장비기술교육센터 소개

▷ 강사 구성

산업체 60% 대학 40%
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3. 반도체장비기술교육센터 소개

▷ 교육생 구성

업종 구분
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3. 반도체장비기술교육센터 소개

▷ 교육생 설문

교육성과 교육난이도 교육참여경로
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감사합니다.


